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摘要(译)

微型发光二极管（LED）传送装置包括：传送部，被构造为将布置在第
一基板上的多个LED传送到中继基板；以及 存储器，被配置为存储多个
LED中的每一个的特性信息； 处理器，其被配置为基于所存储的特性信
息来确定中继基板上的多个LED中的每一个的布置位置，并且控制传送
部将多个LED传送到所确定的布置位置。
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